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ABSTRAK 

Pada skripsi ini dibuat kotak pendingin berbasis Elemen Thermoelektrik 
yang dilengkapi dengan pengaturan suhu yang dapat diatur sesuai dengan 
kebutuhan bersifat portable, praktis dan ramah lingkungan. 

Selain penggunaan diatas, system pendingin ini dapat digunakan sebagai 
pendingin sampel organik (darah, sperma, organ tubuh), pendingin sampel 
laboratorium, pendingin Central Processing Unit (CPU), pendingin processor 
dan masih banyak aplikasi lainnya. 

Pembuatan mekanik terdiri dari kotak yang terbuat dari bahan PVC yang 
dilapisi Styrofoam, heat sink, kipas, dan Elemen Thermoelektrik. Perangkat keras 
terdiri dari sensor suhu LM35, Rangkaian pengkondisi sinyal (RPS TLC272), 
Analog digital converter (ADC-0804), Liquid Crystal Display (LCD), driver 
(IRF-540), pushbutton, dan mikrokontroler AT89C51. Perangkat lunak 
menggunakan bahasa assembly. 

Inputan diberikan melalui Input pushbutton. Data tersebut diolah oleh 
mikrokontroler AT89C51, yang kemudian ditampilkan pada LCD ( __ OC ,suhu 
yang diinginkan). Mikrokontroler AT89C51 mengaktifkan Elemen 
Thermoelektrik untuk mencapai suhu yang diinginkan. 

Dari perencanaan dan hasil pengukuran alat, disimpulkan bahwa semakin 
besar beban panas di dalam kotak yang harus dibuang, maka semakin lama waktu 
yang ditempuh untuk mendinginkan ruangan di dalam kotak. Suhu udara luar 
mempengaruhi penurunan suhu yang ada di dalam kotak dan waktu yang 
dibutuhkan, karena TEC tergantung pada f1 T. Harga tegangan dan arus catu daya 
yang memadai, dan relative stabill konstan, sangat mempengaruhi kinerja TEe. 
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